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摘要(译)

本发明涉及一种OLED显示器件及其封装结构和封装方法。其封装结构，
包括位于底部的未切割的封装玻璃盖板和位于顶部的未切割的玻璃基
板，多个OLED单元按照矩阵结构排列贴附在玻璃基板的下部，每个
OLED单元的四周边缘外具有一圈熔结玻璃连接在封装玻璃盖板和玻璃基
板之间用以将每个OLED单元密封在装玻璃盖板、玻璃基板和熔结玻璃形
成的密闭空间内，所述未切割的封装玻璃盖板和未切割的玻璃基板的四
周边缘具有UV树脂用以将所有的OLED单元密封在装玻璃盖板、玻璃基
板和UV树脂形成的密闭空间内。本发明的有益效果是：采用熔结玻璃的
OLED显示器件的封装结构及其封装方法具有更好的密封效果。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c36d754f-12f2-4db5-bd5c-2447cbbe1976
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044843980/publication/CN102231428B?q=CN102231428B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN102231428B

